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% Sruby do plyty gtéwnej*18 j) Sruby dysku twardego*9

‘ Sruby zasilacza*6

‘ Pasek Swietlny *1
(wstgpnie zamontowany)

@ Kolumny Iron*3 ‘/y Pasy*5

(wstepnie zamontowane 6 sztuk)
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2.2 WYMIARY | SPECYFIKACJE

TEMPERED GLASS SIDE PANEL
LUXURY M-ATX PC CASE

Obstuga ptyt gtéwnych
Micro M-ATX/ ITX

Obstuga dyskéw SSD 2,5

3

Obstuga dyskéw twardych 3,5”

2

Gniazda PCI

5

Porty wejscia/wyjscia

USB3.0*1/ USB2.0*2/ HD Audio/ Reset/

Zasilanie

Zasilacz
ATX

Zintegrowana chtodnica procesora
160 mm (maks.)

Maksymalny wymiar GPU
415 mm

Wspornik wentylatoréw
Do 120 mm™*3

Bok: 120 mm*2/ 140 mm*2
Tyt 120 mm™1

Wspornik chtodnicy
Dot 360/240 mm
Bok: 280/240 mm
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NAZWA CZESCI
1. Zasilanie

2. Reset

3. HD Audio
4,USB 2.0%2
5.USB 3.0%1




TEMPERED GLASS SIDE PANEL
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6. MONTAZ KARTY ROZSZERZEN | POWIETRZNEGO ]
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Ochrona $rodowiska

Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywg Unii Europejskiej, nie moze by¢ umieszczany tacznie z innymi
odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiérce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniajgc jego prawidto-
we usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System
zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska dotyczacymi usuwania
odpadéw. Szczegbtowe informacje na ten temat mozna uzyska¢ w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w
ktérym produkt zostat zakupiony.

Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotyczacych zagadnienn zwigzanych z
bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajgcych zagrozenia, ktére powinny zosta¢ wykryte
i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukcji obstugi, stworzonej przez producenta.

Szczegobtowe informacje o warunkach gwarangji dystrybutora / producenta dostepne na stronie internetowej https://serwis.in-
npro.pl/gwarancja

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wtasnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w
zakresie uzytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w
instrukcji obstugi, nalezy regularnie, minimum raz na tydzien ocenia¢ odmiennos$¢ stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego
produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennosci nalezy pilnie podja¢ kroki konserwacyjne (czyszcze-
nie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci moze doprowadzi¢ do
trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z zaniedbania.

importer:  NINP R

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0. Producent: Guangzhou Huagqi Tech Corp.
:L gggz;abe-r_’; bolsk Adres: Rm. 01, Floor 3, Electronic
- yonik, Folska Bussiness Building Meidong Electronic
;ﬂ}:g?n?if? 303 Bussiness Industrial Park. Tie Shan he
WWw. innppro pﬁ Road, Huashan Town, Huadu dist.,
' ' Guangzhou, Guangdong



Ostrzezenia i informacje dotyczace bezpieczenstwa

Wszelkie informacje dotyczace uzytkowania produktéw znajdujg sie w dotaczonej instrukcji obstugi. Przed rozpoczeciem montazu lub uzytkowania zapoznaj sig z jej
trescig i stosuj sig do zalecen producenta.

Przed uzyciem zapoznaj sig rowniez z ponizszymi informacjami:

o P 5 B

y y
Ryzyko uszkodzenia urzadzenia:

o Obudowy komputerowe powinny by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z ich przeznaczeniem — do montazu i ochrony podzespotéw komputerowych.

o Nie umieszczaj obudowy w miejscach narazonych na wysoka wilgotnos¢, ekstremalne temperatury lub bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

e Unikaj transportu obudowy z zamontowanymi podzespotami, jesli nie jest do tego odpowiednio zabezpieczona.

Zagrozenie dla uzytkownika:

e Podczas montazu podzespotéw wewnatrz obudowy zawsze odtgcz urzadzenie od zrédta zasilania, aby unikng¢ ryzyka porazenia pradem.

e Ostroznie obchodz sig z ostrymi krawegdziami wewnatrz obudowy, ktére mogg prowadzi¢ do skaleczen.

e Upewnij sig, ze wentylatory (jesli sg wbudowane) sg prawidiowo zamocowane i podtaczone, aby unikng¢ ich odtaczenia podczas pracy.

Ryzyko zwigzane z przeptywem powietrza:

o Nie blokuj otworéw wentylacyjnych obudowy, aby zapewni¢ prawidtowy przeptyw powietrza i chtodzenie podzespotow.

e Jesli obudowa nie posiada wentylatoréw, upewnij sie, ze zainstalujesz odpowiednie elementy chtodzace, aby zapobiec przegrzaniu podzespotow.

Informacje yczace prawi go uzy i

Przygotowanie i konfiguracja:

e Przed montazem upewnij sig, ze wszystkie otwory montazowe sg zgodne z ptyta gtéwna i pozostatymi podzespotami.

o W przypadku obudéw z wbudowanymi wentylatorami sprawdz, czy sg one poprawnie zamocowane i dziatajg bez zakidcen.

e Jesli obudowa posiada zasilacz, upewnij sie, ze spetnia on wymagania energetyczne Twojego systemu.

Bezpieczne korzystanie:

o Obudowe ustaw na stabilnym, rownym podtozu, aby zapobiec jej przewréceniu.

e Regularnie sprawdzaj, czy kurz nie blokuje otworéw wentylacyjnych, co moze prowadzi¢ do przegrzewania.

e Upewnij sig, ze wszystkie kable wewnatrz obudowy sg dobrze zorganizowane i nie blokujg przeptywu powietrza.

Dodatkowe srodki ostroznosci

e Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z obudowy, szczegoéinie z otworéw wentylacyjnych i filtrow przeciwkurzowych. Uzywaj sprezonego powietrza lub
migkkiej $ciereczki.

o Wentylatory: Jesli obudowa posiada wbudowane wentylatory, regularnie sprawdzaj ich stan techniczny. W przypadku hatasu lub probleméw z obrotem wymien
wentylator na nowy zgodnie z zaleceniami producenta.

e Organizacja kabli: Uzywaj opasek zaciskowych lub organizeréw do kabli, aby zapobiec ich uszkodzeniom oraz poprawi¢ przeptyw powietrza.

Oswiadczenie zgodnosci

Obudowy komputerowe zostaty zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczenstwa okreslonymi w Rozporzadzeniu (UE) 2023/988. Spetniaja wymagania dotyczace
bezpieczenstwa uzytkowania, kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) oraz ochrony podzespotéw.

Przedstawiciel UE

MJCM SARL

avenue des Champs -Elysees Bur 78
69001 Paris

Francja

xdh.tech@outlook.com



